平成23年3月7日

住友ベークライト株式会社

エポキシ樹脂プリント配線板用材料の価格改定について
住友ベークライト株式会社（本社：東京都品川区、社長：林　茂）は、製造・
販売するプリント配線板用材料であるエポキシ樹脂銅張積層板およびプリプレグ
の価格改定を実施することとしましたのでお知らせいたします。
昨今の銅地金価格はＬＭＥ（ロンドン金属取引所）で市場最高値を更新、世界的
な高騰を続けており、主原料である銅箔の厳しい値上げとなっております。さらに
原油価格の高騰を背景にエポキシ樹脂等の化学品価格も高騰し、ガラスクロス価格
も上昇しております。
当社は、一層の社内合理化によってこうした原材料価格の高騰を吸収すべく努め
ておりますが、もはや自助努力による吸収の限界をはるかに超える状況であり、
以下のとおり製品価格を改定させていただくことといたしました。
（１）価格改定対象製品と現行価格に対する改定幅
　　　①エポキシ樹脂銅張積層板　　　　　１０％
　　　②多層プリント配線板用プレプレグ　　５％
（２）実施時期
　　　　平成２３年３月２２日出荷分より
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